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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ６ 部 門 第 ２ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 17年 3月 10日 (2005.3.10)
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2003-131401(P2003-131401A)
【 公 開 日 】 平 成 15年 5月 9日 (2003.5.9)
【 出 願 番 号 】 特 願 2001-328514(P2001-328514)
【 国 際 特 許 分 類 第 ７ 版 】
   Ｇ ０ ３ Ｆ    9/00   
   Ｈ ０ ５ Ｋ    3/00   
   Ｈ ０ ５ Ｋ    3/46   
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｇ ０ ３ Ｆ    9/00          Ａ
   Ｈ ０ ５ Ｋ    3/00          Ｈ
   Ｈ ０ ５ Ｋ    3/46          Ｂ
   Ｈ ０ ５ Ｋ    3/46          Ｙ
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 4月 6日 (2004.4.6)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
こ の 発 明 は 、 に 関 す る 。多 層 回 路 基 板 製 造 に お け る マ ー キ ン グ 装 置
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